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数据手册和SPICE宏模型，该以何者为重？
（或变化并不总是生活的调味品！）

问题： 在对贵公司的一个放大器

进行SPICE（侧重于集成电路的仿真

程序）仿真时，得到的结果与数据

手册给出的结果不同，我应该以何者

为重呢？

回答： 在这种情况，我们情愿不要

多种选择。事实上，对于SPICE模型和数

据手册，我们确实还未达到完全吻合、

一致的境地。在回答这个问题之前，我

首先阐述几个有关SPICE的一般性观点。

SPICE使用宏模型对真实器件进行仿真，

但宏模型是简化的电路模型，通常仅包

括少量的“真实”元件，主要由独立的

和受控的电压和电流源组成。宏模型还

不完全是晶体管级模型。对于许多应

用，基于宏模型的SPICE仿真将对真实

的电路性能提供良好的一阶近似，注意

到，我说良好，而不是精确，对于高速

应用来说尤其如此。

大多数运算放大器宏模型只对运算放大

器所有参数的50-75%进行了建模。导

致您这种情形的原因很多，包括仿真速

度、开发时间和模型复杂性等。所以，

发现某些模型的性能低于数据手册的描

述，或者在某些可能的条件下与真实结

果不完全一致是不足为奇的。这是由宏

模型自身的局限性引起的。 

言归正传，我们到底应该相信数据手

册，还是SPICE模型的信息呢？在ADI公
司，我们根据数据手册中的测量数据来

建立模型。因而，当模型所得结果和数

据手册不一致时，我们总是建议客户相

信数据手册的信息；因为这些信息是测

量得到的，并且经过验证，所以是值得

信任的。

我们的大多数客户在设计电路时使用某

种形式的仿真；除非有SPICE模型，一些

客户甚至不会考虑对放大器进行仿真。

目前大多数设计者没有时间或资源来搭

建面包板或原型，但从长远来看，这样

做可以节省时间。搭建面包板的重要性

再怎么强调都不为过，在确定电路性能

时，面包板扮演着重要角色，尤其对于

高速应用而言。然而，如果你不能搭建

面包板，仿真则是最佳选择。只不过需

要记住：总是首先信任数据手册。

欲了解有关电路仿真模型的 
更多信息，请访问：
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